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     本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所

有，包含专利信息，其知识产权受国家法律保护，除非本公司书面授

权许可，其他公司、组织不得非法使用和拷贝。 

为提高产品的性能、可靠性，本文档中的信息如有完善或修改，

恕不另行通知，客户可从公司网站下载或致电我们通过电子邮件索

取，制造商无需作成承诺和承担责任。客户使用产品和软件文档进行

设备调试和生产时，应进行可靠性、功能性等全面测试，方可进行整

体设备的运行或交付。  

     我们提供 7*24 电话技术支持服务，及时解答客户问题。 
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如何从国控精仪获得技术服务 

我们将为客户提供满意全面的技术服务。 

请您通过以下信息联系我们。 

国控精仪公司信息 

网址: 英文 www.chnni.com  中文 www.chnni.cn 

销售服务: sales@chnni.com 

电话: 400 9936 400  或  010-62936646  

传真: 010-62938482 

地址: 北京市海淀区安宁庄东路 18 号 9 号楼 

        

请将您下列的信息通过邮件或传真发送给我们 

公司信息 

公司/组织  

地址  

E-mail 地址  

联系人  

电话  

传真  

产品信息 

产品型号  

工作环境 

操作系统： CPU： 

主板： Bios： 

芯片组： 软件： 

产品问题详细描述: 
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1 概述  

PXIe-3318-H 是一款标准 3U PXIe 背板，共有 18 个槽位。该系列产品高性

能、高可靠性、高性价比，可广泛应用于实时信号处理、通讯连接、精密设备、

过程控制等项目。 

1.1 产品特性 

PXIe-3318-H 标准 3U 高度 高性能 18 槽位 PXIe 背板。 

 支持 PXIe x1、PXIe x4、PXIe x8 功能卡； 

 一个主控板槽位，支持一组 PXIe x8 和一组 PXIe x16； 

 支持 PXI 混合槽位板卡，共 16 个混合槽位； 

 一个时钟槽位，也可以使用标准 PXIe 功能卡 

 支持外部时钟、本地背板时钟、专用时钟卡时钟； 

 支持外部 10MHz 参考时钟输入和 10MHz 参考时钟输出； 

 支持 ATX 电源、AT 电源、智能软关机； 

 支持智能温控模式风扇 

 

1.2 产品应用 

 设备通讯 

 电缆测试 

 信号传输 

 实验室测量 

 精密设备配套 

 过程控制 

 

1.3 产品详细指标 

1.3.1 通讯芯片选择 

 PCIe 桥片:  



 

 - 2 - 

 PEX8796 或类似芯片 

 PCI 桥片:  

 PI7C9X 或类似芯片 

 时序控制芯片:  

 EP3C5F256 或类似芯片 

1.3.2 背板设计规范： 

 符合 PICMG2.0R3.0 核心规范 

 符合 PXIspecification Rev.2.2 规范 

 符合 PICMG EXP.0R1.0 规范 

 符合 PXIExpress Hardware 规范 

1.3.3 背板槽位拓扑图 

 

 

                     图 1-1  背板各槽位拓扑关系示意图 

1.3.4 产品 PCB 工艺特点 

 

 PCB 制作特殊工艺：压接孔，沉厚金 

 板厚：3.2 

 PCB 层数：22 层  
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 PCB 材质：FR4 板材 

 

1.3.5 系统稳定时间 

 建议预热时间：5 分钟 

 电源要求:  

 +3.3V、+5 V 、+12V、-12V 

 ATX 电源 、AT 电源 

 长期稳定性：6ppm/1000 小时 

1.3.6 物理特征 

 产品尺寸:  

 高度 3U（157mm），宽：426mm（18+3 槽），厚度 3.2mm 

 信号连接器: 

  24P 电源插头 ； 

  8P 辅助电源插头； 

4P 辅助电源插头； 

SMA 母座； 

  5P 1.25mm 间距单排针座； 

  8P 2.0mm 间距双排针座； 

  3P 2.0mm 间距单排针座； 

2P 2.54mm 间距单排针； 

  3P 2.54mm 间距单排针座； 

1.3.7 产品功耗 (典型值) 

 +3.3VDC  800m A   

 +5VDC 100mA 

1.3.8 工作环境 

 温度范围: -20 to 70°C 
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 相对湿度: 10% to 90%无凝结 

1.3.9 存储环境 

 温度范围: -40 to 80°C 

 相对湿度: 5% to 95%无凝结 

1.4 软件支持 

国控精仪提供了通用产品的软件驱动包，用户可以在多种基于 windows

的应用软件下建立工程，通过我们提供的驱动程序（DLL）控制相应的硬件

设备。用户可以通过我们免费提供的演示程序，了解产品的驱动函数接口和

软件控制方法。 

所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。该产品属于即插即

用背板，无需单独配套软件，但背板的时钟逻辑可以支持用户客户客制化需

求，实现客户自定义的时钟配置。 
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2 设备安装 

本章介绍如何进行背板产品的安装。 

2.1 产品开箱 

本产品包装箱内包括： 

 PXIe-3318-H 背板产品； 

 合格证及保修卡 

如果您的产品包装中缺少上述内容，请及时联系给您服务的经销商，部

分内容可以向公司总部索取。 

PXIe-3318-H 产品使用了部分对静电敏感的元器件，请不要直接用手触

碰产品上的 IC 元器件，应佩戴接地良好防静电腕带，通过产品挡片或线路板

边缘拿放产品，产品取出后应放置在防静电桌垫之上。 

将产品装入机箱时，请注意查看机箱对应槽位及螺丝孔位，客户可参考

PXIe 规范，我方产品严格按照规范之定义，设计背板尺寸、固定孔位等。当

插入有很大阻力时，切勿用力盲目插入！ 

 

2.2 背板正视图 

 

图 2-1  PXIe3318 背板正视图 
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2.3 背板后视图 

 

图 2-2  PXIe3318H 背板后视图 

2.4 背板尺寸图 

 

图 2-3  背板尺寸图 
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3 槽位定义连接说明  

3.1 系统槽位定义说明（背板第 1 槽位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-1  背板系统槽位示意图 
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表 3-1  系统槽位针脚定义 

3.2 系统时钟槽位定义(背板第 10 号槽位) 

 

图 3-2  背板时钟槽位示意图 
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表 3-2  背板时钟槽位针脚定义 
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3.3 背板混合槽位定义：（背板第 2-9、11-18 槽） 

 

图 3-3  背板混合槽位示意图 

 

 

表 3-3  背板混合槽位针脚定义 
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4 产品注意事项、保修 

注意事项 

在公司售出的产品包装中，用户将会找到用户光盘、质保卡、合格证和产品板卡。

产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡

同产品一起，寄回本公司，请详细填写质保卡内容，方便我们能尽快的帮您解决问题。 

在使用产品时，应注意不要用手去触摸产品的 IC 芯片，防止芯片受到静电的危害。 

 

保修 

产品自出厂之日起，1年内保修，具体条款见产品附带的保修卡。 

 


